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“亿元投资不过热”，投资人看好未来前景
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本报记者 姬晓婷

新领域初创企业，未来怎么走？
要具备市场竞争力，首先

产品一定要达到要求，技术、
性能等都要符合客户的需求。

本报记者 张心怡

多家公司获亿元融资

3D视觉芯片受资本市场追捧
重回半导体头把交椅

三星凭什么？

时隔三年，三星再次回到全

球 最 大 半 导 体 供 应 商 的 宝 座 。

IC Insights 数据显示，三星电子

第二季度半导体总销售额环比增

长 19%，达到 202.97 亿美元，超

越英特尔成为全球最大的半导体

供应商。重回头把交椅，三星做

对了什么？

三驾马车

拉动增长

在疫情防控导致的数字化浪潮

和元器件短缺的“冰火交织”下，

“增长”依然是全球半导体企业的

关键词。在半导体营收重回头把交

椅的第二季度，存储、图像芯片、

代工成为三星增长的核心动力。

存储芯片是周期性明显、价

格波动频繁的半导体产品。今年

第二季度，存储芯片量价齐涨，

拉动三星半导体季增强劲。三星

在第二季度财报指出，服务器和

PC 存 储 需 求 上 涨 ， DRAM 和

NAND 均价增长超出预期，持续

采用最新制程带来的成本优势也

助 推 了 盈 利 表 现 。 在 DRAM 方

面，云服务的稳健增长、数据中

心公司的强劲需求，推动了服务

器 DRAM 的增长；远程工作和教

育 的 持 续 发 展 ， 提 升 了 PC

DRAM 的市场需求；在家庭娱乐

业态火热的背景下，游戏设备对

DRAM 的需求也随着新游戏的推

出而增长。NAND 方面，尽管组

件供应紧张限制了第二季度的整

体手机产量，但平均容量持续增

长，来自主要客户的需求也在持

续走高。

“DRAM价格在去年基本持平

的基础上，在今年上半年开始提

升。后疫情时期，居家办公、线上

学习、网上娱乐视频等应用需求保

持稳定，电子产品依然有着较高的

需求。同样，‘缺芯’加上疫情等

不确定性因素，客户为保证自己

产品的延续性，加大了提前订单

采购，助推了 DRAM 的销售。”

赛迪顾问集成电路产业研究中心

高级分析师杨俊刚向记者指出。

图像传感器和显示芯片的市场

需求，也改善了三星半导体的业务

表现。在第二季度，三星推出了公

司首个面向汽车领域的0.64μm像

素图像传感器，并推出了三款可用

于 DDR5 和 DDR4 模块的新电源

管理芯片 PMIC。三星预计，在下

半年尤其是第三季度，进入旺季的

手 机 和 电 视 将 加 大 对 SoC 和

OLED DDI 的市场需求，提升整

体盈利水平。

代工是三星非存储业务的定

海神针。由于美国得州奥斯汀工

厂运营正常化和芯片供应产能达

到最大化，三星的代工业务也在

本季度有所改善。三星预测，5G

市场渗透率的提升，远程工作的

持续趋势以及客户积极备货的心

态，将拉动代工市场在今年下半

年的增长。为了应对不断提升的

代工需求，三星将扩大韩国平泽

的 S5 生产线产能并调整价格，以

适应未来的投资周期和客户应用

的多元化需求。

存储长期盘踞

统治地位

在全球半导体的地域分工体系

中，每个地区都形成了自己的专

长。韩国半导体产业最突出的长板

是存储，而三星无疑是这块长板的

顶梁柱。据 Trendforce统计，今年

第二季度，三星在 DRAM 的市场

份额为43.6%，在NAND的市场份

额达到34%，均为全球第一。

业内分析师向记者表示，三星

在存储器产业的成功，是发展模

式、长期投入、生态构建共同作用

的结果。

“政府+财团”的经济发展模

式，为三星对存储器的技术引入和

研发创新提供了资金保障。杨俊刚

表示，三星在发展早期得到韩国政

府的大力支持，并引入资金雄厚

的财团，形成了“政府+大财团”

的发展模式，为建厂、研发以及

收并购提供保障。每年三星在新

产品、新技术方面的研发投入大

量资金，使三星存储器产品的技

术持续保持领先地位。

在重金投资存储器业务的同

时，三星也注重对于上下游供应

链的培养。芯谋研究首席分析师

顾文军向记者指出，三星对存储

器产业规律的理解很深刻，不论盈

亏，持续几十年坚持重金投资。同

时注意发展产业链和生态链，培养

诸多韩系设备、材料公司，与存储

器的制造形成良好互动。

由于三星的业务覆盖了下游消

费电子，能够根据下游市场需求更

敏捷地调整技术路线和产能库存。

CINNO Research向记者表示，三

星凭借在DRAM、NAND方面的技

术优势，一直掌握存储产品的发展

趋势，并根据市场需求在存储器和

逻辑产品中寻找最佳的生产比率，

达到最佳库存比率及销售目标。

下半年，三星将继续优化存

储器的制造工艺。三星在财报中

表示，将于下半年量产基于 EUV

工艺的 14 纳米级 DRAM，该工艺

基于业界最小的 14 纳米级设计规

则。三星还将在下半年采用基于双

堆栈的176层第7代V-NAND，量

产消费级固态硬盘。

代工“坐二望一”

能否梦想成真

虽然三星在第二季度季增强

势 ， 但 DRAM 的 盈 利 贡 献 将 近

90%。韩国产业分析师称，存储芯

片的价格受供需影响明显，严重

依 赖 存 储 芯 片 很 难 保 障 稳 定 营

收。相比之下，代工巨人台积电

的营收几乎不会受到存储芯片价

格浮动的影响。

在 DRAM 暴跌导致上半年营

收同比下滑 33%的 2019 年，三星

宣布了 2030 年成为全球最大的逻

辑芯片制造商的目标，全面发力以

代工为代表的非存储业务。

随着先进制程的演进成本呈指

数级提升，IDM 正在逐步放弃先

进制程或转向 Fab-lite，只剩下三

星和英特尔还在追赶摩尔定律的脚

步。财报显示，三星上半年资本支

出总额为 23.3万亿韩元 （约合 203

亿美元），其中半导体为 20.9 万亿

韩元 （约合 182 亿美元）。对于代

工 业 务 的 投 资 主 要 用 于 5-nm

EUV光刻工艺的扩产。

作为 IDM，三星为何能在代

工领域与台积电竞争？CINNO

Research向记者表示，三星策略性

地与全球前十大产业客户合作，持

续聚焦在需求量最大的客户。在技

术研发方面，三星一直朝着如何符

合特定客户的产品标准努力，并依

据客户的需求在制程方面做必要的

修正与改进，以提升其获客能力。

目前，三星在代工领域处于

“坐二望一”的状态，但市场份额

与台积电差距明显。Trendforce 数

据显示，2021 年第一季度，台积

电的代工市场份额高达55%，紧随

其后的三星市场份额为17%。

“台积电在 Foundry 的领先优

势明显，三星作为后进入者也形成

了技术优势。但因为自身也做设

计、存储，不如台积电专注，这种

多元化影响了客户对三星提供中立

Foundry 平台服务的态度。所以客

户往往选择台积电代工最先进制

程。”顾文军表示。

尽管三星难以在短期内翻越

台积电这座大山，但韩国分析师

表示，三星有机会凭借两个因素

进一步扩大代工市场份额。一是

疫 情 防 控 导 致 的 半 导 体 超 级 周

期，将持续拉升对系统级半导体

产品的需求，为代工带来增长机

遇；二是三星在 2020 年宣布 1150

亿美元的代工投资计划，如果该

计划落实到位，将实现快速的产

能扩张和技术积累，向其 2030 年

的代工目标更进一步。

在沈强看来，全行业对3D视觉

的利用和挖掘还处于早期阶段。当

前，全球3D视觉领域市场主要由英

特尔、索尼等海外大厂占领，但投资

人普遍对国内 3D 产业发展表示乐

观。沈强表示：“像索尼、ST这样的

大企业，如果聚焦到某一个细分领

域，也是小团队在运营。所以国内

企业的竞争对象，可能只是大企业

中的一个小团队。”

国内在 3D 视觉领域布局的企

业，虽成立时间晚，但在 3D 视觉业

务布局方面几乎与世界顶尖企业同

步。以聚芯微电子为例，该企业成

立于 2016 年 1 月，而全球首款人脸

识别手机在 2017 年 10 月上市。在

接受《中国电子报》记者采访时，该

公司CMO孔繁晓表示，在iPhone X

上市发售之前，聚芯微便已经在布局

3D生物识别技术了。2015年以来的

初创型科技企业中，与国际先进科技

共同起跑的案例屡见不鲜。

但面对新领域、新市场，如何实

现产品量产、如何赢得下游厂商信

任、如何实现规模增长，成为每个初

创型企业必须面对的问题。对于这

些问题，做出出色的产品是企业代

表与投资人共同的回答。孔繁晓表

示，要具备市场竞争力，首先产品一

定要达到要求，技术、性能等都要符

合客户的需求。沈强亦认为：“要做

出出色的产品，然后与客户一起想

办法给用户创造价值，带来优越的

用户体验。”

除此之外，在企业战略层面，

林佳亮认为，抓住细分领域是关

键。“通用领域通常也是大厂必然

要抓的市场。而在细分领域中，创

业公司是有机会的。创业公司可

以先活下来，再寻求发展。”林佳亮

表示。

在沈强看来，把一个细分领域

摸透之后，企业便可以向更多的产

品线溢出。他认为：“一家公司的数

模混合信号处理能力，还能够延伸

到其他领域。一家公司的技术能

力、工程能力、业务能力、方法体系，

在一个领域得到验证之后可以溢

出。客户通过一个产品线看到了你

的能力，你就更容易获取基于相同

核心能力构建的其他产品。”同时，

沈强也提到，产品拓展的路径要结

合自身的特点做延展。

孔繁晓告诉记者，由于国内芯

片厂商与国内客户在地理位置上更

为接近，更快的响应速度、更好的支

持服务，也可以成为国内厂商在市

场竞争中的优势。他表示，相比海

外芯片大厂，国内客户的供应优先

级更高。

“初创企业只要把技术做得足

够好，能适应本地市场，更加务实，

它吸引资源的能力是很有可能战胜

大公司里的小部门的。”沈强认为，

“对于初创企业来说，首先要排除畏

难情绪，客观地看待每个行业的特

点，认清格局，制定自己的策略，然

后坚决有力地执行。”

近日，多家视觉芯片公
司获得亿元级融资。模拟与
混合信号芯片设计公司聚芯
微电子宣布完成数亿元C轮
融资；人工智能视觉芯片研
发及基础算力平台公司爱芯
科技宣布完成A+轮融资，
总金额达数亿元人民币；此
前，埃瓦科技宣布完成亿元
级A轮融资。对于初创型企
业来说，亿元级融资实属“大
体量”。

“人感知外界事物 70%的信息

来自视觉。”埃瓦科技投资人、中科

创星合伙人林佳亮在接受记者采

访时表示。作为机器的“眼睛”，视

觉传感器成为获取信息的最重要

渠道。在 3D 感知出现之前，识别

三维世界需要先拍摄 2D 画面，再

经过计算得出三维立体数据，这本

身就有点“拧”。聚芯微电子投资

人，将门创投创始合伙人、CTO 沈

强认为，认识三维世界应该有原生

3D的技术路径。

要认识三维立体世界，将活

生生的世界转化为数据，3D 传感

器必不可少。与此同时，还需要

对传感器收集的信息进行计算。

聚 芯 微 电 子 将 ToF （Time of

Flight） 3D图像传感器作为主营业

务之一，这一技术能够帮助机器

视觉判断物体的纵深，从而使 3D

人脸识别技术的安全性更高。聚

芯微电子CMO孔繁晓在接受 《中

国 电 子 报》 记 者 采 访 时 表 示 ，

ToF 传感器可以应用在扫地机器

人、人脸识别支付、AR/VR、自

动驾驶等多个场景当中。近期获

得亿元级融资的埃瓦科技，则是

将传感器与计算模块相结合，形

成 3D 人脸识别模组，可应用于

门锁、门禁、考勤机等多个场景

当中。

“应用”“落地”是记者在采访

聚芯微电子和埃瓦科技投资人时

最常听到的词。与 2017 年、2018

年前后，投资人因“AI”热而一股

脑涌入 AI 资本市场不同，现阶段

3D 视觉领域的投资人，更加看重

产 品 的 实 用 性 。 林 佳 亮 在 接 受

《中国电子报》记者采访时表示：

“不论是做算法的公司，还是做 AI

芯片的公司，我们更关注如何在

细分应用场景中落地，能不能实

现更真实的效果和更好的用户体

验。”据介绍，埃瓦科技所设计的

3D 人脸识别智能门锁已经具备了

实用性。

此外，3D 视觉芯片获得亿元

级融资，亦是因为投资者对该领域

市场规模和未来发展前景看好。据

林佳亮介绍，智能门锁已经具备

了千万级市场规模，扫地机器人

也已经具有了几百万量级的市场

规模，且仍处于增长状态。在沈

强看来，具有高出货量的手机、

自动驾驶汽车、工业生产等场景

都为 3D 视觉传感器提供了广阔的

发展空间。孔繁晓认为，随着 AR

应用的拓展，3D 传感器还将拥有

更大的发展空间。

埃瓦科技、聚芯微电子、爱芯

科技最近两个月获得亿元融资，恐

怕也是 3D 视觉领域成为资本市场

关注对象的缩影。沈强介绍说：

“我们认可三维世界的价值，我们

在 3D 内容、3D 汽车感知、3D 工业

感知等领域都有投资。”当谈及为

何投资以 ToF 传感器为主营业务

之一的原因时，沈强表示：“对于

3D 视觉产业链而言，传感器是基

础。”林佳亮亦表示，投资埃瓦科

技，是因为感知是数据的入口，3D

视觉感知将能够带来更大的应用

空间。

对于聚芯微等三家企业近期

的融资规模，沈强认为：“这不能算

过热，之所以聚芯微电子能够获得

这么多的融资，是因为资本界的共

识是 3D 传感器太重要了。在未来

的三四年内，资本还是会不断地在

3D视觉芯片领域加码。”

本报讯 8 月 30 日，华兴源创

5G 射频测试系统交付仪式以及上

海韦尔半导体股份有限公司、嘉盛

半导体（苏州）有限公司、苏州华兴

源创科技股份有限公司三方战略

合作签约仪式在苏州举行。由华

兴源创研发的 4 台射频测试系统

TS-1800 顺利进入嘉盛半导体的

量产线，用于韦尔半导体射频开关

的测试。

本 次 华 兴 源 创 交 付 的

TS-1800 射频测试系统，最核心的

射频信号矢量信号收发仪板卡及

射频矢量信号网络分析仪板卡均

为从底层架构完全自主研发的，是

国内首批自主创新的 5G 射频测试

系统。TS-1800 设计的最高收发

频率可达 Sub6GHz，可满足 5G 射

频开关（Switch）、低噪放大器、功

率放大器、滤波器、射频调谐等射

频前端芯片的测试需求。

TS-1800 射频测试系统主要

有以下几个技术亮点：在硬件设

计方面，TS800 利用“高功率多频

段复用技术”，使客户在更换产品

时，无需进行 Loadboard 硬件更换，

只需控制切换即可进行不同频段

的高功率测试。这项技术区别于

其他射频测试设备，能够实现轻

松切换，进一步提高产能。在数

据 处 理 方 面 ，TS1800 采 用 Au-

to-Detect 智能算法，进一步提高

测试精度，确保测量的稳定性和

一致性。

上海韦尔半导体股份有限公

司董事副总经理纪刚在仪式上表

示，本次交付的 4 台 5G 射频专用

测 试 设 备 主 要 用 于 公 司 射 频 开

关 、 LNA 等 前 端 芯 片 的 测 试 。

由 于 射 频 测 试 设 备 的 技 术 门 槛

很 高 ， 截 至 目 前 韦 尔 基 本 上 全

部 采 用 海 外 品 牌 测 试 机 。 此 次

采 购 数 量 虽 然 不 多 ， 但 意 义 重

大。一是韦尔半导体和华兴源创

的战略合作又往前发展了一步，

从一个品类变成了两个品类；二

是证明了韦尔半导体的射频前端

芯片有机会通过采用高性价比的

本土测试解决方案来提高产品竞

争力。

苏州华兴源创科技股份有限

公司董事长陈文源表示，公司将

持续投入研发，通过与海外同类

畅 销 机 型 的 对 比 以 及 从 满 足 客

户 需 求 出 发 ，不 断 升 级 完 善 产

品 ，希 望 在 不 久 的 将来，华兴源

创的 5G 射频测试解决方案能成

为国内射频芯片厂商乃至全球射

频芯片厂商心目中可靠可用的测

试解决方案。 （华 文）

华兴源创5G射频测试系统获得韦尔半导体批量订单

在未来的三四年内，资本
还是会不断地在3D视觉芯片领
域加码。


